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BYK-3763

열경화형 시스템의 표면장력을 크게 저하시키는 실리콘 표면용 첨가제. 
소재 습윤을 향상시키고 표면 결함을 방지함.

제품정보

주요성분
폴리에테르 변성 폴리디메틸실록산 용액

일반물성
이 자료의 측정치는 일반 물성이며 제품 규격의 절대치를 의미하는 것이 아님.

밀도 (20 °C): 0.98 g/ml
고형분 (60분, 105 °C): 51 %
용제: 메톡시프로필아세테이트
인화점: 46 °C

화학물질 식품 접촉 규제(예, FDA)
FDA 현황 등에 대한 추가 정보는 별도로 문의하거나 www.byk.com 홈페이지를 이용 바람.

특이사항
BYK-3763은 BYK-330의 낮은 고리실록산 함량 제품이다. D4/D5/D6의 고리 실록산 함량이 각각 0.1% 
이하이므로 SVHC 라벨 고지를 물질안전보건자료에  표시할 필요가 없다.

적용분야

열경화형 시스템

특성 및 장점
BYK-3763은 매우 효과적인 실리콘 첨가제이고 표면장력을 강하게 저하시키므로 이형제로 처리된 몰드와 
같은 특정 소재의 습윤을 개선한다. 이 첨가제는 또한 분화구 현상이나 피쉬아이 형성을 방지하고 스프레이 
미립자  또는 먼지의 수용을 용이하게 한다.

추천분야
BYK-3763은 겔 코트와 같은 불포화된 폴리에스터 수지를 기본으로 하는 시스템에 추천한다.

추천량
전체 배합에 대해 첨가제 원액으로 0.1~0.3%.

위의 추천량은 방향 설정 시 활용할 수 있으며, 최적 사용량은 일련의 실험을 통하여 결정한다.

SVHC label-free
(EU SDS)
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작업방법 및 공정
The additive can be incorporated during any stage of the production process, including post-
addition. 
It has proven successful to add BYK-3763 at the end of the process to avoid any foam 
stabilization.

특이사항
Unlike so-called silicone oils, this additive is very user-friendly. However, before use, one should 
determine in a test series whether surface defects occur in certain systems.


